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深圳精智达技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

 

投资者关系活动类别

£ 特定对象调研        □ 分析师会议

□ 媒体采访            £ 业绩说明会

□ 新闻发布会          £ 路演活动

R 现场调研            £ 电话会议

□ 其他：券商策略会

参与单位

华商基金、民生加银基金、华杉投资、东方阿尔法、金鹰基

金、大成基金、兴全基金、丹羿投资、前海联合基金、诺安

基金、北京星石、平安基金、国泰基金、平安基金、中泰证

券

时间 2026 年 1 月 15 日

地点 深圳市南山区金蝶云大厦 52 层会议室

接待人员姓名 董事会秘书：彭娟

投资者关系活动主要

内容介绍

一、2025 年订单情况

2025 年，公司先后披露两笔金额高达 3.22 亿元、3.23
亿元的半导体重大订单；前三季度实现营业收入 7.53 亿元，

同比增长 33.00%；其中半导体业务表现尤为亮眼，营收达

4.23 亿元，同比大幅增长 220.50%。

二、2025 年产品成果

2025 年度是公司全面突破的一年，公司凭借技术水平的

快速提升，实现了在重点客户的全品类突破。2025 年初，公

司测试机专用 ASIC 芯片取得重要突破，目前该芯片已应用

于公司高速 FT 测试机及升级版 CP 测试机。产品交付方面，

老化测试机、探针卡持续稳定供应。今年成功向国内重点客

户交付高速测试机，目前设备在客户现场稳定运行。

三、2026 年市场预期

当前，前沿技术迭代与终端产品创新催生的多元新需

求，正持续拉动半导体测试检测设备市场加速扩容。国际厂

商在前期实现产能 3 倍增长的基础上持续加码，以响应行业



扩产趋势；公司亦紧跟行业发展浪潮，通过持续优化产能配

置以匹配市场需求，加速推进战略布局进程，深化产业生态

协同构建。总体而言，半导体检测测试设备作为 AI 时代的

设备基座，公司对未来发展充满信心。

关于本次活动是否涉

及应当披露重大信息

的说明

本次活动不涉及应当披露重大信息。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 1 月 16 日
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